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Sistemi di essiccazione, deceraggio, pulizia termica e microfusione

Processo

Atmosfera

Temperatura massima 
deceraggio

Quantità organica

Requisito

Sistema

Tipo di forno

Per deceraggio

Per deceraggio e 
sinterizzazione

Trattamento successivo 
dei gas di scarico

Riscaldamento forno

450 °C

Basso contenuto di 
organico

Maggiore esigenza 
di uniformità della 

temperatura

Ricambio controllato 
dell’atmosfera. 

Evacuazione attiva del 
gas di scarico tramite 
ventilatore di scarico 

integrato. Depressione nel 
forno non regolata.

DB10

NA .. 45 DB10, pagina 18

Elettrico

Essiccazione di solventi

Aria Inerte

300 °C

Basso contenuto di 
organico

Bassa esigenza 
di uniformità della 

temperatura

A norma EN 1539 tipo A.
Ricambio controllato 

dell’atmosfera. 
Passaggio dei fumi 

attraverso bocchettoni 
nell’aspirazione a cura del 

cliente.

LS

TR .. LS, pagina 20

450 °C

Basso contenuto di 
organico

Maggiore esigenza 
di uniformità della 

temperatura

A norma EN 1539 tipo A 
(NFPA86 Class A).

Ricambio controllato 
dell’atmosfera. 

Evacuazione attiva del 
gas di scarico tramite 

ventilatore gas di scarico 
integrato.

LS

KTR, pagina 22
NA .. LS, pagina 18

NAC, pagina 17

450 °C

Basso contenuto di 
organico

Maggiore esigenza 
di uniformità della 

temperatura

A norma EN 1539 tipo B.
Inertizzazione controllata 

con basso ossigeno 
residuo.

LSI

KTR .. LSI, pagina 22
NAC, pagina 17

Gas

1) Aria
2) Gas protettivo
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Deceraggio termico in 
atmosfera idrogeno. 

Ricambio dell’atmosfera 
controllato in sicurezza.

NR .. H2, Seite 58
SR .. H2, pagina 61
VHT .. H2, Seite 62

Inerte

600 °C

Basso contenuto di 
organico

Elevata esigenza 
di uniformità della 

temperatura

H2

NRA .. H2, Seite 58
SRA .. H2, Seite 61

Torcia

Gas di reazione Catalitica

120 °C600 °C650 °C

Contenuto di organico da 
basso ad alto 

Contenuto di organico da 
basso ad alto 

Contenuto di organico da 
basso ad alto 

Elevata esigenza 
di uniformità della 

temperatura
Niente ossigeno residuoBasso 

tenore di ossigeno residuo

Deceraggio termico in 
atmosfera inerte. Lavaggio 
con gas inerte controllato 

in sicurezza.

IDB

NA .. IDB, pagina
N .. HA IDB, pagina

TNV (postcombustione 
termica)

Deceraggio catalitico in 
atmosfera di azoto/acido 
nitrico. Lavaggio in azoto 

controllato in sicurezza per 
allontanare l’ossigeno.

CDB

NRA .. CDB, pagina 68

Torcia

Deceraggio termico o 
pirolisi in atmosfera inerte. 

Lavaggio con gas inerte 
controllato in sicurezza.

NR .. IDB, pagina 58
SR .. IDB, pagina 61
VHT .. IDB, pagina 62

IDB

NRA .. IDB, pagina 58
SRA .. IDB, pagina 61

Torcia 
TNV (postcombustione 

termica)

Deceraggio

Gas

Aria

650 °C 850 °C

Basso contenuto di 
organico

Contenuto di organico da 
basso ad alto Alto contenuto di organico

Bassa esigenza 
di uniformità della 

temperatura

Processo di deceraggio 
con rampa di 

riscaldamento difficilmente 
controllabile (reazione 

esotermica). Accensione 
sicura di miscele 

infiammabili.

N .. BO, pagina
NB .. BO, pagina
W .. BO, pagina

WB .. BO, pagina

BO

TNV (postcombustione 
termica)

Elevata esigenza 
di uniformità della 

temperatura

Ricambio controllato 
dell’atmosfera. Aria 
fresca preriscaldata. 

Evacuazione attiva del gas 
di scarico con ventilatore 
gas di scarico integrato. 
Depressione nel forno 

regolata.

H .. DB200, pagina 34
HT .. DB200, pagina 46/50

N .. DB200, pagina 36
W .. DB200, pagina 30

DB200

NA .. DB200, pagina 18
N .. HA DB200, pagina 18

KNV
TNV (postcombustione 

termica)

Maggiore esigenza 
di uniformità della 

temperatura

Ricambio controllato 
dell’atmosfera. Aria fresca 

preriscaldata. Forno in 
sovrapressione.

H .. DB100, pagina 34
HT .. DB100, pagina 46/50

N .. DB100, pagina 36
W .. DB100, pagina 30

DB100

KNV autonoma 
(postcombustione catalitica)

TNV autonoma 
(postcombustione termica)

Bassa esigenza 
di uniformità della 

temperatura

Ricambio controllato 
dell’atmosfera. Aria fresca 

non riscaldata. Forno in 
sovrapressione.

LH .. DB50, pagina 70
HT .. DB50, pagina 46
N .. DB50, pagina 38

DB50

KNV autonoma 
(postcombustione catalitica)

TNV autonoma 
(postcombustione termica)

Elettrico

Aria

Pulizia termica, incenerimento Microfusione

Aria

850 °C

Alto contenuto di organico

Bassa esigenza 
di uniformità della 

temperatura

Accensione sicura di 
miscele infiammabili.

BO

TNV (postcombustione 
termica)

Riducente

500 °C

Alto contenuto di organico

Bassa esigenza 
di uniformità della 

temperatura

Basso contenuto 
d’ossigeno. Pirolisi 
della componente 

organica. Prevenzione di 
combustioni aperte.

CL

NB .. CL, pagina 28

TNV (postcombustione 
termica)

< punto d’infiammabilità 
cera

Alto contenuto di organico

Bassa esigenza 
di uniformità della 

temperatura

Fusione sicura al di sotto 
del punto di fusione 

della cera. Successiva 
sinterizzazione possibile.

WAX

> punto d’infiammabilità 
cera

Alto contenuto di organico

Bassa esigenza 
di uniformità della 

temperatura

Processi flashfire. 
Fusione/combustione e 
sinterizzazione. Fusione/
combustione al di sopra 

del punto d’infiammabilità. 
Caricamento del forno 

caldo.

BOWAX

TNV (postcombustione 
termica)

N .. BO, pagina 29
NB .. BO, pagina 29
W .. BO, pagina 30

WB .. BO, pagina 42

N .. WAX, pagina 26 NB .. BOWAX, pagina 27

GasGas


